
证券代码：300537                                                     证券简称：广信材料 

2024 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表 

编号： 2024-003 

投资者关系 

活动类别 

☑特定对象调研    □分析师会议 

□媒体采访        □业绩说明会 

□新闻发布会      □路演活动 

□现场参观        □其他： 

参与单位名称及

人员姓名 

赣州发展投资基金 孙高峰 ；江西中文传媒蓝海国际投资 练跃南、陈敏春； 

国泰君安证券 左瑶、刘伊；首创证券 邓睿祺 

时间 2024 年 5 月 27 日 11:30-14:30、16:00-17:00、17:00-18:00 

地点 江西广臻会议室；腾讯会议 

上市公司 

接待人员姓名 
董事会秘书 张启斌；  

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

一、 参观江西广臻生产基地现场，公司董事会秘书张启斌带领介绍公司及子公司

的基本情况和产品情况，简要介绍公司及行业发展情况等。 

 

二、公司董秘张启斌就以下问题和参与者进行了交流： 

 

问：公司去年光刻胶在光伏领域开拓快速增长，请问公司光伏领域情况？  

答： 公司非常看好光伏行业的发展和其中新材料的应用机会，公司基于 PCB

光刻胶、显示及半导体光刻胶等传统光刻胶领域的积累，结合近年来在光伏材料

领域的深入了解和研发，根据下游客户的需求将产品应用拓展到了太阳能光伏领

域，前瞻性布局于光伏材料领域，成立了光伏材料事业部，致力于为客户开发降

本增效的材料解决方案。 

根据在下游应用场景和产品功能属性的不同，公司在光伏领域主要开发了光

伏绝缘胶、光伏感光抗电镀胶、光伏抗蚀刻胶、光伏封装胶等多场景多技术路线

产品。其中，光伏绝缘胶主要用于 BC 电池规避焊带和正负级接触短路，可适用

于背接触工艺电池组件；光伏感光抗电镀胶主要用于铜电镀光刻图形化制程实现

无银化，可适用于 HJT 电池等光伏电池工艺；光伏抗蚀刻胶主要用于规避激光套

刻、SE 等工艺对电池片的高能损伤，可适用于 HJT 电池、TBC 电池、HBC 电池

等光伏电池工艺；光伏 0BB 胶/封装胶主要用于 0BB 点胶、UV 串胶焊带粘接及

电池片保护等作用，可适用于 BC 电池、HJT 电池、钙钛矿叠层等工艺光伏电池

组件。公司根据下游用户需求定制开发及配合工艺快速迭代，在此领域拥有一定

的先发优势及工艺积累优势，未来市场前景可期，将成为公司新的利润增长点。 

截至目前，公司光伏材料事业部开发的光伏绝缘胶、光伏感光抗电镀胶、光

伏封装胶等产品均在下游主流光伏电池组件企业中进行测试并取得领先进展，其

中光伏绝缘胶已经在下游 BC 电池组件企业放量销售并成为行业主要供应商。 

 

问：公司 2024 年增长主要预计在哪些板块发力？ 

答：公司目前主要快速发展重心主要在光伏胶、新能源汽车涂料、功能膜材

及金属包装涂料等新产品应用领域，特别注重下游技术革新中新材料的需求机会，



致力于为客户开发降本增效的新工艺新材料解决方案。 

2023 年公司在光伏、新能源汽车、功能膜材料及金属包装等新产品应用领域

产品销售约有1亿左右的业绩增长，公司2024年也将继续在相关领域进一步发力，

进一步优化产品结构，利用行业理解和先发优势，抓住新领域的机会，提高新产

品应用领域的营业收入和在公司整体收入中的占比。 

 

问：龙南生产基地投产情况如何？ 

答：本次募投项目江西广臻龙南基地新建产能 5 万吨/年，根据建设进度和公

司市场开拓需要已有部分产能在 2024 年第一季度取得试生产条件。 

 

问：公司龙南基地建设需要大量资金，去年发行时点和募集资金缩量发行只

募集 1 亿，本次定增目前的情况如何？预计什么时候启动？对公司有什么帮助？ 

答：前次募集资金已经全部投入江西广臻华南生产基地建设，并投入大量公

司自有资金，目前随着建设进展和公司目标市场情况，项目仍存在资金缺口，公

司希望有更充沛的现金流加速项目建设，以支撑公司更快地开拓市场。 

公司董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公

司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权董事

会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民

币 1.5 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东

大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 

后续公司董事会将根据股东大会审议情况，并结合公司未来业务发展规划、

资本市场情况、行业形势及审核情况等因素进行综合考量及决策。 

 

附件清单（如有）  

日期 2024 年 5 月 27 日 
 


